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摘要(译)

本发明涉及三维超声成像的技术领域，公开了基于三维超声成像的二维
阵列超声换能器及其制备方法，二维阵列超声换能器包括绝缘树脂框
架、导电背衬板、压电片以及印刷电路板，绝缘树脂框架中具有NxN个
填充导电胶的空心通道；导电背衬板设于绝缘树脂框架上；压电片置于
导电背衬板上，其中具有NxN个压电阵元；印刷电路板上设有NxN个分
别对应置于NxN个所述空心通道中的阵列排针。通过导电胶，将压电阵
元与阵列排针电性连接，解决二维阵列超声换能器的阵元复杂的接线工
艺，降低制备成本，同时，在接线过程中，由于各压电阵元之间间距过
小，避免出现短路的问题；另外，导电背衬板可以吸收压电片背面的无
用声波，大大提高二维阵列超声换能器的品质。
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